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보 도 자 료 
 

 
X-FAB, 고속 광전자 응용을 위해 최적화된 업계 최초의 파운드리 공정 

발표  
최첨단 블루레이 및 광학 데이터 통신 시장을  

겨냥한 새로운 공정 XO035 
 

2010년 1월 19일, 독일, 에르푸르트 – 아날로그/혼합 신호의 선도 업체인 X-FAB 실리콘 

파운드리는 오늘 최첨단 블루레이 및 고속 광학 데이터 통신 응용을 위해 최적화된 업계최초의 

파운드리 기술인 0.35 마이크로미터 공정 서비스를 시작했습니다.  XO035라 명명된 새로운 

0.35 마이크로미터 공정은 X-FAB의 독점적인 블루 PIN 모듈을 포함합니다. 광범위하게 

사용되는 0.35 마이크로미터 CMOS 환경에 PIN 다이오드를 통합함으로써 고성능의 광검출기 

설계가 가능하며, 검출 가능한 전체 광 스펙트럼의 감도(특히 청색 파장 범위)와 속도가 X-

FAB의 0.6 마이크로미터 광학 센서보다 높아 이를 사용한 차세대 제품 개발이 가능합니다. 

XO035는 블루레이 및 기타 광학 데이터 저장 장치용 광검출기 칩(PDIC), 광학 데이터 통신 및 

하이 다이내믹 레인지(HDR) 카메라와 같이 고감도와 고대역폭이 중요한 모든 응용에 

이상적입니다.  

 

X-FAB의 CMOS / BiCMOS 개발팀을 이끌고 있는 팀장인 Konrad Bach 박사는 “”X-FAB이 

추진 중인 새로운 PIN 다이오드를 사용한 광전자 공정은 업계에서 청색광의 최고 감도이자 

물리적인 한계에 가까운 0.31 A/W를 제공하며. 고감도와 더불어 고대역폭, 저노이즈를 

결합함으로써 블루레이 속도의 12배를 구현하는 최첨단 PDIC 설계가 가능하다”라고 

말했습니다.  
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적색 및 IR 파장의 PIN 다이오드 감도가 0.4 A/W보다 높아 DVD와 CD에 우수한 성능을 

제공하고 광학 데이터 저장 드라이브에 적합합니다. 모듈화를 통해 저노이즈 응용에 필요한 

양극 트랜지스터 및 고속 PIN 다이오드 지원을 위해 필요한 빠른 MOS 트랜지스터도 

제공합니다. 

 

X-FAB은 광 윈도우 에칭 및 ARC(반사 방지막)과 함께 표준 CMOS 서비스로 통합 PIN 

다이오드를 제공하는 유일한 파운드리입니다. X-FAB은 또한 일반적인 아나로그/혼합 신호 

표준 서비스로 RF 액티브 및 패시브 구성요소도 제공합니다. 이러한 특성들을 통해 기존에 두 

개의 칩이 필요했던 광전자 시스템을  하나의 칩에 통합 설계할 수 있는 싱글칩 솔루션을 

제공하고 있습니다. 싱글칩 솔루션은 감도와 대역폭의 전체적인 성능을 향상시키고 시스템에 

소요되는 총 비용또한 절감하는 효과를 고객에게 제공하게 됩니다. 

 
 

가용성  

XO035 공정 설계 키트(PDK)를 사용할 수 있습니다. 여러 특징 중 하나로 전용 VERILOG-A 

동작 포토 다이오드 모델을 포함합니다. 설계자는 이 모델을 사용하여 광센싱 (light sensing) 

의 복잡한 공정에 표준 전기 설계 플로우를 적용할 수 있습니다. XO035 PDK는 또한 범위, 

속도, 저전력 및 저노이즈를 위해 최적화된 다양한 표준 셀 라이브러리 및 ESD 지원을 

포함하는 I/O 라이브러리를 특징으로 합니다. PDK, 아날로그 및 디지털 라이브러리는 X-

FAB의 온라인 기술 정보 센터인 X-TIC에서 액세스할 수 있습니다. 

 
### 

 

X-FAB 소개 

X-FAB 은 아날로그-디지털 통합 회로(혼합 신호 IC)용 실리콘 웨이퍼를 제조하는 선도적인 

아날로그/혼합 신호 파운드리 그룹입니다. X-FAB 은 독일의 에르푸르트와 드레스덴, 미국의 

러벅과 텍사스, 말레이시아의 쿠칭과 사라왁에서 웨이퍼 생산 설비를 운영하고 있으며, 

전세계에 약 2,500 명의 직원을 두고 있습니다. 웨이퍼는 고급 모듈러 CMOS 및 BiCMOS 

공정을 기반으로 1.0~0.18 마이크로미터 범위의 기술로 제조되며 자동차, 통신, 소비 및 산업 

분야에 주로 응용됩니다. 자세한 내용은 www.xfab.com 을 참조하십시오. 
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